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 报告说明: 

     博思数据研究中心发布的《2011年-2015年中国LTCC（低温共烧陶瓷）行业&ldquo;十二

五&rdquo;规划发展指导报告》共十二章。首先介绍了中国LTCC行业相关概述，接着分析了

中 国LTCC行业全球市场发展状况，然后对中国LTCC行业市场运行环境及运行现状进行了重

点分析，最后分析了中国LTCC行业的发展趋势及投资前景，并提 出相应投资策略。您若想

对中国LTCC行业有个系统的了解，透视行业发展现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻

求技术突破、产业创新、经济发展，为引领 下一轮发展打下坚实的基础，本报告是您不可或

缺的重要工具。 

  

    LTCC技术是于1982年休斯公司开发的新型材料技术，是将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确而

且致密的生瓷带，在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺制出所需

要的电路图形，并将多个被动组件（如低容值电容、电阻、滤波器、阻抗转换器、耦合器等

）埋入多层陶瓷基板中，然后叠压在一起，内外电极可分别使用银、铜、金等金属，在900℃

下烧结，制成三维空间互不干扰的高密度电路，也可制成内置无源元件的三维电路基板，在

其表面可以贴装IC和有源器件，制成无源/有源集成的功能模块，可进一步将电路小型化与高

密度化，特别适合用于高频通讯用组件。

第一章 LTCC行业相关概述 

 第一节 LTCC概述 

 一、LTCC基本概念 

 二、LTCC技术优点 

 第二节 LTCC技术层次 

 一、高精度片式元件 

 二、无源集成功能器件 

 三、无源集成基板/封装 

 四、功能模块 

 第三节 LTCC器件应用广泛 

 第四节 LTCC发展历程 

 

 第二章 &ldquo;十一五&rdquo;期间LTCC行业全球发展状况分析 



 第一节 2009-2010年世界LTCC行业发展概况 

 一、全球LTCC市场规模分析 

 二、国外LTCC技术现状 

 三、世界LTCC最新研制成果分析 

 第二节 2009-2010年LTCC主要国家和地区发展概要 

 一、美国 

 二、欧洲 

 三、日本 

 第三节 2010-2015年世界LTCC产业运行前景预测分析 

 

 第三章 &ldquo;十一五&rdquo;期间中国LTCC行业发展环境分析 

 第一节 国内宏观经济情况分析 

 一、GDP历史变动轨迹分析 

 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 

 三、2011年中国宏观经济发展预测分析 

 第二节 中国LTCC行业政策环境分析 

 一、LTCC行业监管体制分析 

 二、LTCC行业相关政策分析 

 

 第四章 &ldquo;十一五&rdquo;期间我国LTCC行业发展现状分析 

 第一节 LTCC行业发展基本情况 

 一、我国LTCC行业发展现状分析 

 二、我国LTCC行业供需情况分析 

 三、我国LTCC行业技术发展状况 

 第二节 我国LTCC行业存在问题及发展限制分析 

 一、主要问题与发展受限 

 二、基本应对的策略 

 

 第五章 LTCC行业&ldquo;十一五&rdquo;运行形势分析 

 第一节 2009-2010年中国LTCC行业发展态势分析 

 一、中国LTCC行业规模现状 

 二、中国LTCC元件集成化模组化首选 



 三、材料、设计、设备是发展LTCC三大关键 

 第二节 2009-2010年中国无源元件必然走向集成化 

 一、尺寸极限 

 二、安装成本 

 三、高频/高速要求 

 四、高可靠要求 

 五、经济效益 

 第三节 2009-2010年中国LTCC行业发展存在的问题分析 

 一、原料问题亟待解决 

 二、行业发展制约因素分析 

 三、产业发展对策与建议 

 

 第六章 LTCC行业&ldquo;十一五&rdquo;规划期间行业运行监测数据分析 

 第一节 2008-2010年中国LTCC行业总体数据分析 

 一、2008年中国LTCC行业全部企业数据分析 

 二、2009年中国LTCC行业全部企业数据分析 

 三、2010年中国LTCC行业全部企业数据分析 

 第二节 2008-2010年中国LTCC行业不同规模企业数据分析 

 一、2008年中国LTCC行业不同规模企业数据分析 

 二、2009年中国LTCC行业不同规模企业数据分析 

 三、2010年中国LTCC行业不同规模企业数据分析 

 第三节 2008-2010年中国LTCC行业不同所有制企业数据分析 

 一、2008年中国LTCC行业不同所有制企业数据分析 

 二、2009年中国LTCC行业不同所有制企业数据分析 

 三、2010年中国LTCC行业不同所有制企业数据分析 

 

 第七章 LTCC行业技术应用状况分析 

 第一节 2009-2010年中国 LTCC主要分类产品发展动向 

 一、射频器件 

 二、片式天线 

 三、LTCC模块基板 

 第二节 2009-2010年LTCC器件技术发展现状 



 一、针对ISM应用的上变频器充分发挥LTCC技术的优势 

 二、AvantWave创新蓝牙模块采用LTCC技术 

 三、EMI/EMC是破局点 

 四、ＬＴＣＣ一种全新陶瓷材料的新用途 

 五、EPCOS新型GSM前端模块基于LTCC 插入高度仅1.2mm 

 六、共烧材料匹配：LTCC研发关注点 

 七、比低温共烧陶瓷技术更先进的新一代基板技术 

 第三节 2009-2010年中国LTCC器件技术发展瓶颈与局限性分析 

 

 第八章 集团企业制定&ldquo;十二五&rdquo;规划指导 

 第一节 集团企业制定&ldquo;十二五&rdquo;规划主要内容 

 一、&ldquo;十一五&rdquo;战略规划回顾和效果评估 

 二、&ldquo;十二五&rdquo;规划编制的指导思想和发展思路 

 三、&ldquo;十二五&rdquo;规划编制的基本出发点 

 四、&ldquo;十二五&rdquo;规划编制的流程 

 五、&ldquo;十二五&rdquo;规划编制的基础和方法 

 六、&ldquo;十二五&rdquo;规划编制的成果体现 

 七、&ldquo;十二五&rdquo;规划编制的内容 

 第二节 制订战略规划后的战略管理 

 一、战略规划的质询、批准与公布 

 二、战略规划的执行 

 三、战略执行效果的评估 

 四、战略检讨与调整 

 

 第九章 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;区域竞争格局研究 

 第一节 &ldquo;十二五&rdquo;LTCC行业区域格局变化预测 

 第二节 LTCC行业重点区域市场研究 

 一、重点区域市场发展现状 

 二、重点区域市场未来演变趋势 

 第三节 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;潜在兼并及重组机会预测 

 一、行业兼并重组趋势 

 二、主要企业及地区兼并重组动向预测 



 

 第十章 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;规划期重点企业竞争力分析 

 第一节 深圳顺络电子股份有限公司 

 一、企业概况 

 二、企业主要经济指标分析 

 三、企业成长性分析 

 四、企业经营能力分析 

 五、企业盈利能力及偿债能力分析 

 第二节 浙江正原电气股份有限公司 

 一、企业基本概况 

 二、企业销售收入及盈利水平分析 

 三、企业资产及负债情况分析 

 四、企业成本费用情况 

 第三节 青石集成微系统（深圳）有限公司 

 一、企业概况 

 二、企业竞争优势 

 三、企业发展战略 

 第四节 中国电子科技集团公司第43研究所 

 一、企业概况 

 二、企业竞争优势 

 三、企业发展战略 

 第五节 中国兵器工业第214研究所 

 一、企业概况 

 二、企业竞争优势 

 三、企业发展战略 

 

 第十一章 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;发展预测分析 

 第一节 2010-2015年中国LTCC行业发展趋势分析 

 一、中国LTCC行业发展走向分析 

 二、LTCC技术研究方向分析 

 第二节 2010-2015年中国LTCC行业市场预测分析 

 一、2010-2015年行业供应预测 



 二、2010-2015年行业需求预测 

 三、2010-2015年行业竞争格局预测 

 第三节 2010-2015年中国LTCC行业市场盈利预测 

 

 第十二章 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;重点项目及投资机会研究 

 第一节 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;规划重大项目情况 

 第二节 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;发展趋势分析 

 一、技术发展预测研究 

 二、市场发展预测研究 

 第三节 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;投资重点分析 

 第四节 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;投资机会分析 

 第五节 LTCC行业&ldquo;十二五&rdquo;投资策略研究 
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     本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。 
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